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OMIK KONTAK HAZIRLAMA FIRINI

Temperature Range
25 of 1o 1000 of

Controlier PID
Time: 012 h

TEKNIK OZELLIKLERI

1.1. Cihaz, metal oksit yariiletkenler, Schottky diyotlar, heteroyapi diyotlar, giines hiicrelerinin omik

kontaklari hazirlanma
1.2. Cihaz otomatik olarak omik kontak sicakligina set edilmeli

1.3. Sicakhk arahgi 25°Cile 1100°C arasinda arasindaki tiim sicakliklara ayarlanabilmeli
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1.4. Cihazin 1sitma hizi ayarlama 6zelligi olmalidir ve en az 4-45 °C/min arasindaki tim degerlere

ayarlanabilmeli

1.5. Omik kontak seramik holder icinde hazirlanmali

1.6. Firin ile omik kontak direnci 0.5 ohm olan diyotlar hazirlanabilmeli
1.7. Cihazla dogrultma orani en az 1x105 olan diyotlar hazirlanabilmeli
1.8. Cihazla seri direnci en az 100 ohm olan diyotlar hazirlanabilmeli
1.9. Sicakhk kontrolii PID kontrollii bir sistemle saglanmali

1.10. Cihazin ekranindan omik kontak sicakhgi ve omik kontak siiresi girilmeli

1.11. Cihaz tanjant delta metodu ile isil islem yapmal

1.12. Cihazin omik kontak hazirlama haznesinin ¢api 60 mm ve derinligi 135 mm olmal

1.13. Cihazin omik kontak hazirlama kismi silindir ve alt tabani dikdértgen olmali

1.14. Cihaz otomatik olarak en az 30 farkli omik kontak sicakliginda isil islem yapabilmeli

1.15. Cihazig 1sitma kismi yuvarlak olmal

1.16. Cihazin kapak dis ¢capt 120mm olmali

1.17. Cihazin ISO 9001-2015 sertifikasinin konusu bilimsel ¢alismalarda kullanilan cihazlarin Gretimi
olmali

1.18. Cihazin sanayi sicil belgesi olmali

1.19. Cihaz 2 yil garantili olmali

1.20. Cihaz teslimi en geg 1 hafta icinde yapiima

1.21. Cihaz tesliminden sonraki 1 hafta igerisinde en az 3 kisiye, en az 10 saatlik cihaz akimi ve

kullanim egitimi verilmeli



